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Abstract (en)
The housing has a connection strip (3) including connecting sides (4, 5) for contacting with a plug connector (2) and an external conductor,
respectively. Individual connections (4a, 4b, 4d) of the connecting side (4) are matrix-shapely arranged in rows parallel to a stacking direction and
arranged in columns perpendicular to the stacking direction, where the connections are arranged in two rows with multiple columns. Individual
connections (5a-5d) of the connecting side (5) are parallelly arranged in a row extending in the stacking direction.

Abstract (de)

Anreihbares Elektronikgehause zur Aufnahme wenigstens einer vorzugsweise senkrecht zu einer Anreihrichtung ausgerichteten Leiterplatte (1)
mit einer Elektronik, die zu einer Seite hin mit einer ein- oder mehrreihigen Stiftleiste (2) oder Buchsenleiste versehen ist, die wiederum von einer
Anschlussleiste (3) kontaktiert ist, die eine erste Anschlussseite (4) mit Einzelanschlissen (4a, 4b, 4c, ...) und eine zweite Anschlussseite (5)

mit Einzelanschlissen (5a, 5b, 5c, ...) aufweist, wobei die erste Anschlussseite (4) die Stift- oder Buchsenleiste (2) kontaktiert und die zweite
Anschlussseite zur Kontaktierung mit externen Leitern oder einer Steckerleiste ausgelegt ist, wobei die Einzelanschlisse (4a, 4b, 4c, ...) der
ersten Anschlussseite (4) matrixartig in wenigstens einer oder mehr Reihen parallel zur Anreihrichtung X und mehr als einer Spalte senkrecht zur
Anreichrichtung X der Elektronikgehduse angeordnet sind, insbesondere in zwei Reihen mit mehreren Spalten, wohingegen die Einzelanschlisse
(5a, 5b, 5¢, ...) der zweiten Anschlussseite in einer sich vorzugsweise in Anreihrichtung (X) erstreckenden Reihe nebeneinander angeordnet sind.
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